
Liga De Cobre E Níquel (Cuni) Alvo De Pulverização Catódica /
Pó / Fio / Bloco / Grânulo
Número do item: LM-CuNi

introdução

Obtenha materiais de alta qualidade em liga de
cobre e níquel (CuNi) a preços acessíveis para
as suas necessidades laboratoriais. As nossas
ofertas personalizadas incluem alvos de
pulverização catódica, revestimentos, pós e
muito mais. Encomende agora!
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